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Załącznik nr 1
OFERTA
Do 

Politechnika Warszawska

Instytut Systemów Elektronicznych
ul. Nowowiejska 15/19

00-665 Warszawa 

Nawiązując do zapytania ofertowego na: Usługa inżynierii wstecznej dotycząca odtworzenia dokumentacji źródłowej dla 4 płyt PCB

zgodnie ze specyfikacją zamawiającego nr WEiTI/ISE/360/ZP/2023/1033
MY NIŻEJ PODPISANI / 
_________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz 
_________________________________________________________________________ 

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) /

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w pkt 7. Opis przedmiotu zamówienia (poniżej). Termin związania OFERTĄ: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia:
	Lp.
	Nazwa 
	Ilość
	Kwota netto
	Podatek VAT 
	Kwota brutto 

	
	
	szt.
	PLN
	PLN
	PLN

	1
	Usługa inżynierii wstecznej dotycząca odtworzenia dokumentacji źródłowej dla 4 płyt PCB
	1
	
	
	


Razem kwota netto słownie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Razem kwota brutto słownie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Termin wykonania: 
do 120 dni od daty podpisania umowy 

4. Warunki gwarancji : min. 24 miesiące
5. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na stronę na której jest ono prowadzone : https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu
6. OFERTĘ wraz z załącznikami składamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach. 
7. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Celem usługi jest odtworzenie dokumentacji źródłowej dla 4 płyt PCB.

· Płyta FIT_TCM (6 warstw 362.7 x 280mm) ok 2000 elementów

· Płyta FIT_PM (6 warstw 362.7 x 280 mm). Ponad 5000 elementów razem z nakładką CFD, 12 identycznych kanałów)

· Nakładka CFD PM12_CFDV0 (v1.03), 6 warstw

· Nakładka CFD PM12_CFDv1.01 (różnica względem v0 w obwodzie komparatora i opampa)

Wymagania i warunki:
· Zleceniodawca dostarcza pliki Gerber lub cam, BOM i wierceń (brak plików PnP) oraz pliki top/bottom overlay z zamieszczonymi desygnatorami.

· Zleceniodawca dostarcza bibliotekę SCH+PCB Altium z wymaganymi elementami. W przypadku stwierdzenia braku któregoś z elementów, Zleceniobiorca dostarcza ich listę (PN, producent, obudowa, link do dokumentacji) a Zleceniodawca w ciągu 3 tygodni dokonuje uzupełnienia. Istotne jest by wszystkie elementy biblioteczne w docelowej dokumentacji pochodziły z biblioteki Zleceniodawcy. Dopuszczalne jest tymczasowe użycie elementów z innych bibliotek (np Altium Vault) żeby nie spowalniać prac.

· Niedopuszczalne są modyfikacje oryginalnej biblioteki CERN. Wszelkie zmiany, poprawki wykrytych błędów zgłaszane są do CERNu

· Zadaniem Zleceniobiorcy jest opracowanie schematów w postaci blokowej, hierarchicznej, wielokanałowej z użyciem globalnych netów zasilania i lokalnych netów w ramach bloków. Jako szymel i przykład użyć należy projektów CERN z repozytorium ohwr, np DIOT System Board.

· Zleceniodawca udostępnia płyty do oględzin. Niedopuszczalne jest ich uszkodzenie. Na życzenie Zleceniobiorcy, Zleceniodawca wykona pomiary wybranych elementów wektorowym analizatorem impedancji w przypadku których jest wątpliwość co do parametrów.

· W sytuacji gdy BOM nie precyzuje konkretnego PN lub jest on już niedostępny, należy użyć wysokiej jakości zamienników zgodnie z praktykami inżynierskimi. Każdorazowe odstępstwa od BOMu należy konsultować ze Zleceniobiorcą.

· Jako regułę należy przyjąć że rezystory muszą być nie gorsze niż 1% 100ppm oraz 0.1% 10ppm dla obwodów analogowych współpracujących z wysokorozdzielczym ADC czy TDC

· Jako kondensatory należy użyć obudowy zgodnej z modelem PCB ale o tolerancji nie gorszej niż 10% a w obwodach analogowych współpracujących z wysokorozdzielczym ADC/TDC nie gorszych niż 2% i z dielektrykiem NP0/C0G jeśli obudowa na to pozwala

· Dostarczone zostaną schematy blokowe wszystkich płyt, schematy poglądowe kluczowych rozwiązań takich jak CFD, integratory, schematy blokowe układów dystrybucji zegara, wartości zasilań i inne pomocnicze dane w postaci prezentacji

· Nazwy netów muszą być zgodne z tymi  w dostępnych na github projektach FPGA. Nazwy szyn zasilających muszą być zgodne z tymi stosowanymi w CERN czyli np P5V0, N12V5, P3V3A itd

· Zamawiający udostępni na czas trwania prac jedną licencję programu Altium Designer

Potwierdzeniem wykonania usługi będzie przesłanie do siedziby zamawiającego poniższych plików:

· Zestaw w pełni zsynchronizowanych plików projektów.

· Pliki schematów wyłącznie w oparciu o oryginalną bibliotekę CERN 

· Pliki PCB zgodne z oryginalnymi plikami Gerber opracowane w oparciu o oryginalne biblioteki PCB CERN. Dopuszczalne są niewielkie odchyłki na padach spowodowane niewielkimi różnicami w modelach PCB. W celu weryfikacji należy wykonać operację diff. Pliki PCB mają mieć 0 błędów DRC związanych z połączeniami/zwarciami
8. Załącznikami do niniejszego formularza oferty są: 
1) Wzór umowy 

2) Pełnomocnictwo (jeśli jest wymagane) 
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.   W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

__________________, dnia ……………..                               











                                    

____________________
                        (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)
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